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概要
樹脂加工歴40年のケーエス樹脂より事業を2024年春に継承しました
樹脂加工熟練の職人が高品質、短納期で製品をお届けします
納期に付きましては、図面を頂いてから2週間～1ヶ月程度

営業品目
樹脂加工一般 ・接着・曲げ・溶接等
パッキン等ゴム製品 板金 金属加工も承ります

取扱材料
塩ビ/アクリル/ポリカーボネート/ペット/ポリプロピレン
ポリアセタール/超高分子ポリエチレン/テフロン/MCナイロン/他
その他の材料につきましてもご相談ください

所在地
〒198-0023 東京都青梅市今井5-2477-44
TEL 0428-30-7468 FAX 0428-30-7469

友藍サイエンス株式会社 青梅支店
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樹脂加工品例紹介
フレーム塩ビ巻き、タンク類

洗浄槽

SUSフレーム塩ビ巻き
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エアダクト

樹脂加工品例紹介
部品類

トンネル治具

タンク底板半導体ウェーハ用めっき治具

ペンチューブホルダー
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主要設備

・パネルソー(4X8)
・横きり盤
・フライス盤
・旋盤
・プレーナー
・ボール(タッパー)盤
・溶接機
・NCルーター(4X8)
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お問合せ先
本間 英二
E-mail ：e-honma@ui-science.co.jp
TEL      : 0428-30-7468
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